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澄清您的疑惑

1. 需要額外繳學分費嗎？ 不用

2. 沒修完會有什麼影響嗎？ 不會(僅無法獲得學程證書)

3. 要怎麼修課？ 透過學校選課系統選課

4. 碩士班不是唸北科大，修業紀錄可以帶著跑嗎？ 可抵修

Serial number: 202603301722-20104709
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大學部修業紀錄皆可提出抵修 @台積學程合作學校

*依合作開辦順序排列

學程類別 清大 成大
陽明
交大 臺大

臺灣
科大

臺北
科大 中山 中央 中興 中正 逢甲 元智 中原

臺灣
師大

雲林
科大

屏東
科大

高雄
科大

高雄
大學

高雄
師大

半導體 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

元件整合 ● ● ● ●

製程模組 ● ● ● ●

設備工程 ● ● ●

電路設計 ● ● ● ● ● ● ●

智慧製造 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serial number: 202603301722-20104709
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立即掃描QR Code報名修讀學程

修讀學程好處：
►能參與學程學生專屬活動

►修畢學程且成績達標，錄取台
積時可享有學程獎勵金

Scan me!

報名修讀毋須有壓力！報名後若未順利達成修畢門檻，僅無法獲得

學程修畢證書，完全不影響在校任何成績或表現喔！

https://careers.tsmc.com/education

學程承辦窗口

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

0978-211-692

學程承辦窗口

Renk Wu (吳季霖)

renk_wu@tsmc.com

0988-901-622

學程系統窗口

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

0978-211-692Serial number: 202603301722-20104709

mailto:hcchern@tsmc.com
mailto:renk_wu@tsmc.com
mailto:hcchern@tsmc.com
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來信諮詢學程相關事宜

請於信末留下  手機號碼  方便聯繫
(雙向溝通  容易釐清問題所在)

Serial number: 202603301722-20104709
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修畢 半導體學程，您將…

修滿學程規定科目者，經審查

無誤後，由台積授予「學程修

畢證明書」。

獲頒修畢證書

符合指定條件並獲錄取者，台積將

提供新台幣 15 萬元學程獎勵金。

(到職首個撥薪日發放)

獲學程獎勵金

指定條件：

1.碩一(含)以前報名學程

2.學程科目修業平均成績達 80 分(含)以上

3.(取得最高學歷)畢業後一年(含)內加入台積(不計服役期間)

4.獲台積聘書且報到日前至少1 個月(含)上傳修畢證書至履歷

系統，並主動告知招募專員
Serial number: 202603301722-20104709
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用報名本次說明會註冊的帳號(私人電子郵件註冊)  報名學程

報名
半導體學程

報名
學生專屬活動

應徵
台積職缺
(搜尋職缺)

讓學程修業資訊
與您的履歷勾稽在一起

Serial number: 202603301722-20104709
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為自己訂個目標

臺北科技大學 x 台積電
攜手合作半導體學程

Serial number: 202603301722-20104709
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國立臺北科技大學 x 台積電 半導體學程合作系所

元件/整合 製程/模組 設備工程 智慧製造

電資學院

張陽郎
院長

11門科目
(33學分)

工程學院

郭霽慶
院長

11門科目
(33學分)

機電學院

簡良翰
院長

11門科目
(33學分)

管理學院

范書愷
院長

11門科目
(33學分)

* 上述各學程鼓勵電資學院、工程學院、機電學院、管理學院相關系/所學生修讀

半導體學程

Serial number: 202603301722-20104709
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推薦給以下科系的半導體學程

光電
電子
電機

材資
化生
分子

機械
能源
車輛
土木

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

光電系大學部科目 光電系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

電子系大學部科目 電子系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

電機系大學部科目 電機系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

材資系大學部科目 材資系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

化生系大學部科目 化生系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

分子系大學部科目 分子系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

機械系大學部科目 機械系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

能源系大學部科目 能源系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

車輛系大學部科目 車輛系研究所科目 建議多修科目

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

Serial number: 202603301722-20104709
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半導體產業學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(24選5)(可以用必修抵) 專業選修(24選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 材料表面工程 1 近代物理 13 奈米科技

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 物理化學 2 量子物理/量子力學 14 高分子科學

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 有機化學 3 應用光電子學 15 化學/化工動力學

4 電路學 4 固態物理 16 材料化學 4 進階積體電路設計 16 真空技術

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 電機機械 5 同調光及電子繞射顯微術 17 電腦輔助工程

6 分析化學 6 積體電路設計 18 機電整合與自動化應用 6 物理光學 18 電化學原理

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 感測技術基礎科學 7 材料光學 19 電子封裝技術

8 半導體製程設備與技術 8 材料科學 20 機構設計與加工 8 材料機械性質 20 複合物半導體元件

9 機器人與自動化應用 9 熱力學 21 化學工程 9 材料物理性質 21 智慧製造技術

10 實驗設計與統計應用 10 儀器分析 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 22 量測原理

11 物理冶金 23 微機電技術 11 無機化學 23 機器學習/深度學習

12 表面物理/化學 24 程式語言/程式設計 12 電子材料 24 半導體實務@tsmc

土木系大學部科目 建議多修科目
Serial number: 202603301722-20104709



Unleash Innovation

2026 TSMC, Ltd© 21 TSMC Property

推薦給 工管、資工(管)、電機、機械 的智慧製造學程

Serial number: 202603301722-20104709
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智慧製造產業學程(最低須修畢 11 門科目； 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

基礎學能 - 製造概論
(建立扎實的智慧製造知識與技能)

進階學能 - 智慧資訊應用
(培養數據科學的敏感度及整合力)

必修(2選2) 核心選修(14選3) 專業選修(27選6)(可以用必選修抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 啟發式演算法 16 感測聯網與數據處理分析技術

2 人工智慧 2 作業研究 2 機器學習 17 分散式系統及雲端應用開發

3 資料結構 3 作業研究應用 18 軟體工程

4 線性代數 4 電腦視覺 19 生成式人工智慧

5 生產計畫與管制 5 (製造)數據科學 20 數值分析

6 統計品質管制 6 資料礦掘 21 (線性)控制系統

7 統計學 7 時間序列分析 22 嵌⼊式系統

8 程式設計與應用 8 最佳化概論 23 機電系統設計

9 實驗設計 9 系統分析與設計 24 系統動態分析

10 品質工程 10 統計分析方法 25 數位控制

11 演算法 11 線性規劃 26 電子學/應用電子學

12 計算機 12 機器人簡介 27 智慧製造實習@台積

13 應用力學 13 數位訊號處理

14 自動控制 14 影像處理

15 深度學習工管系大學部科目

工管系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202603301722-20104709
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智慧製造產業學程(最低須修畢 11 門科目； 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

基礎學能 - 製造概論
(建立扎實的智慧製造知識與技能)

進階學能 - 智慧資訊應用
(培養數據科學的敏感度及整合力)

必修(2選2) 核心選修(14選3) 專業選修(27選6)(可以用必選修抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 啟發式演算法 16 感測聯網與數據處理分析技術

2 人工智慧 2 作業研究 2 機器學習 17 分散式系統及雲端應用開發

3 資料結構 3 作業研究應用 18 軟體工程

4 線性代數 4 電腦視覺 19 生成式人工智慧

5 生產計畫與管制 5 (製造)數據科學 20 數值分析

6 統計品質管制 6 資料礦掘 21 (線性)控制系統

7 統計學 7 時間序列分析 22 嵌⼊式系統

8 程式設計與應用 8 最佳化概論 23 機電系統設計

9 實驗設計 9 系統分析與設計 24 系統動態分析

10 品質工程 10 統計分析方法 25 數位控制

11 演算法 11 線性規劃 26 電子學/應用電子學

12 計算機 12 機器人簡介 27 智慧製造實習@台積

13 應用力學 13 數位訊號處理

14 自動控制 14 影像處理

15 深度學習資工系大學部科目

資工系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202603301722-20104709
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智慧製造產業學程(最低須修畢 11 門科目； 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

基礎學能 - 製造概論
(建立扎實的智慧製造知識與技能)

進階學能 - 智慧資訊應用
(培養數據科學的敏感度及整合力)

必修(2選2) 核心選修(14選3) 專業選修(27選6)(可以用必選修抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 啟發式演算法 16 感測聯網與數據處理分析技術

2 人工智慧 2 作業研究 2 機器學習 17 分散式系統及雲端應用開發

3 資料結構 3 作業研究應用 18 軟體工程

4 線性代數 4 電腦視覺 19 生成式人工智慧

5 生產計畫與管制 5 (製造)數據科學 20 數值分析

6 統計品質管制 6 資料礦掘 21 (線性)控制系統

7 統計學 7 時間序列分析 22 嵌⼊式系統

8 程式設計與應用 8 最佳化概論 23 機電系統設計

9 實驗設計 9 系統分析與設計 24 系統動態分析

10 品質工程 10 統計分析方法 25 數位控制

11 演算法 11 線性規劃 26 電子學/應用電子學

12 計算機 12 機器人簡介 27 智慧製造實習@台積

13 應用力學 13 數位訊號處理

14 自動控制 14 影像處理

15 深度學習資財系大學部科目

資財系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202603301722-20104709
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智慧製造產業學程(最低須修畢 11 門科目； 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

基礎學能 - 製造概論
(建立扎實的智慧製造知識與技能)

進階學能 - 智慧資訊應用
(培養數據科學的敏感度及整合力)

必修(2選2) 核心選修(14選3) 專業選修(27選6)(可以用必選修抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 啟發式演算法 16 感測聯網與數據處理分析技術

2 人工智慧 2 作業研究 2 機器學習 17 分散式系統及雲端應用開發

3 資料結構 3 作業研究應用 18 軟體工程

4 線性代數 4 電腦視覺 19 生成式人工智慧

5 生產計畫與管制 5 (製造)數據科學 20 數值分析

6 統計品質管制 6 資料礦掘 21 (線性)控制系統

7 統計學 7 時間序列分析 22 嵌⼊式系統

8 程式設計與應用 8 最佳化概論 23 機電系統設計

9 實驗設計 9 系統分析與設計 24 系統動態分析

10 品質工程 10 統計分析方法 25 數位控制

11 演算法 11 線性規劃 26 電子學/應用電子學

12 計算機 12 機器人簡介 27 智慧製造實習@台積

13 應用力學 13 數位訊號處理

14 自動控制 14 影像處理

15 深度學習電機系大學部科目

電機系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202603301722-20104709
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智慧製造產業學程(最低須修畢 11 門科目； 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

基礎學能 - 製造概論
(建立扎實的智慧製造知識與技能)

進階學能 - 智慧資訊應用
(培養數據科學的敏感度及整合力)

必修(2選2) 核心選修(14選3) 專業選修(27選6)(可以用必選修抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 啟發式演算法 16 感測聯網與數據處理分析技術

2 人工智慧 2 作業研究 2 機器學習 17 分散式系統及雲端應用開發

3 資料結構 3 作業研究應用 18 軟體工程

4 線性代數 4 電腦視覺 19 生成式人工智慧

5 生產計畫與管制 5 (製造)數據科學 20 數值分析

6 統計品質管制 6 資料礦掘 21 (線性)控制系統

7 統計學 7 時間序列分析 22 嵌⼊式系統

8 程式設計與應用 8 最佳化概論 23 機電系統設計

9 實驗設計 9 系統分析與設計 24 系統動態分析

10 品質工程 10 統計分析方法 25 數位控制

11 演算法 11 線性規劃 26 電子學/應用電子學

12 計算機 12 機器人簡介 27 智慧製造實習@台積

13 應用力學 13 數位訊號處理

14 自動控制 14 影像處理

15 深度學習機械系大學部科目

機械系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202603301722-20104709
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報名後請下載 學程科目對照表 獲得學習指引 

Serial number: 202603301722-20104709
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Q1 如何報名半導體學程？
0

1 2

3
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Q1 如何報名半導體學程？
5

4
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研修策略建議

大學部
根據科目清單
規劃選課學習

課程未在清單
(大學就讀他校)

修業 課程採認 提出修畢申請
(學程系統)

報名學程 獲頒證書虛擬學程

獲邀參加
學程活動

台積電
學程承辦人

台積電
學程修畢證書

研究所
盤點現況
補強缺口

1.有機會完成 ➔ 提出課程採認申請 (下載科目對照表取得指引)

2.無機會完成 ➔ 補強關鍵先備知識

Serial number: 202603301722-20104709
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修習學程 6 好處

台積業師講授專屬課程(特定學程)1

參訪台積晶圓廠/設備商

有機會參與NTC課程(特定學程)2

3

受邀參加學程專屬系列活動4

獲頒修畢證書1

獲學程獎勵金2

Serial number: 202603301722-20104709
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台積業師講授專屬課程

對象 報名  設備工程學程  學生 報名  元件整合、製程模組、設備工程學程  學生

代碼 4005141 C003009(大)/C005006(研) C003010 (大)/C005007(研)

開課
單位

機電整合碩士班

(曾釋鋒  教授)

台積新人訓練中心

2026/01/07 - 02/07, 07/18 - 08/08

課程
名稱

積體電路製程先進技術與設備

(必修)

半導體機台基礎

(選修)

半導體設備元件基礎

(選修)

課程
目標

介紹並使學生了解半導體儀器與

設備相關技術及發展趨勢，並鏈

結各工程領域與半導體產業之知

識及人才

1. 對機台設計原理、操作與預防

保養有基礎概念

2. 初步了解半導體設備實務工作

內涵

3. 結合學校所學與產業實務

1. 對設備元件原理與作用有基礎

認識

2. 初步了解半導體設備實務工作

內涵

3. 結合學校所學與產業實務

實施
方式

一學期

由台積業師輔助授課

(114學年度第1學期)

4個週六/ 梯

至台積新人訓練中心接受訓練

(含保險、交通接駁、用餐安排)

Serial number: 202603301722-20104709
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累計 844 人次北科大學生獲得結訓證書

Serial number: 202603301722-20104709
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為自己訂個目標

Serial number: 202603301722-20104709
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為自己訂個目標

Serial number: 202603301722-20104709
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為自己訂個目標

https://careers.tsmc.com/education

問題與交流

掌握 半導體  知識
成為 定義未來  科技的領導者

Serial number: 202603301722-20104709
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Q1 如何報名半導體學程？

至學程網頁登錄

(選擇與臺北科技大學合作學程報名)

台積將不定期通知學程相關系列活動。

https://careers.tsmc.com/education

Serial number: 202603301722-20104709
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Q1 如何報名半導體學程？

Serial number: 202603301722-20104709
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Q2 學程科目採認的課程可否回溯？

可以 ^^

凡符合申請資格者(臺北科技大學各系/所全時在學學生)，

報名後即可追溯其大學迄今所修習過之學程科目，

惟提交學程修畢證書申請時，參照之科目對照表以所在學校半導體學程為準。

Serial number: 202603301722-20104709
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Q3 大學非就讀北科大，所修對應學程科目的課程會採認嗎？

有機會！但須提出課程採認申請
(非透過學程系統，請下載科目對照表 - 課程延續採認申請表)

半導體學程合作學校：

1. 該校與北科大學程科目對照表皆有列入者，直接採認(即抵修)。

2. 該校學程科目對照表未列入，採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附

所欲採認課程(抵修與被抵修)之課程目標、課程大綱供檢視，內容相符程度

逾70%者，即予以採認。

非半導體學程合作學校：成績及格科目皆可提出採認申請 

                                        (原則同上述第2點)

Serial number: 202603301722-20104709
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Q4 與台積攜手合作半導體學程的學校有哪些？

*依合作開辦順序排列

學程類別 清大 成大
陽明
交大 臺大

臺灣
科大

臺北
科大 中山 中央 中興 中正 逢甲 元智 中原

臺灣
師大

雲林
科大

屏東
科大

高雄
科大

高雄
大學

高雄
師大

半導體 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

元件整合 ● ● ● ●

製程模組 ● ● ● ●

設備工程 ● ● ●

電路設計 ● ● ● ● ● ● ●

智慧製造 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serial number: 202603301722-20104709
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Q5 本校其他系所課程未被列入科目對照表中，
但課程內容一樣，課程名稱也雷同，可否採認？

有機會！但須提出課程採認申請(附件：台積電半導體學程_課程採認申請表)

採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附所欲採認課程之課程目標、課程

大綱供檢視，內容相符程度逾70%者，即予以採認。

(原則上由主持系所審核後決議是否納入)

Serial number: 202603301722-20104709
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Q6 半導體學程修畢證書申請資格及方式？

申請資格：

申請時需仍為北科大各系/所之全時在學學生(即畢業前提出申請)。

申請方式：

提出半導體學程修畢證書申請(於學程系統提出申請)

同時上傳

⚫ 成績單(對應修畢的課程以顏色作註記)

⚫ 學程採認(抵免)申請結果(如果曾經申請抵免)

Serial number: 202603301722-20104709
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提交半導體學程修畢證書申請前注意事項

⚫ 僅受理審查已報名半導體學程者提出之申請

⚫ 學程獎勵金僅適用於滿足以下四個條件者：

1. 碩一(含)以前報名學程

2. 學程科目修業平均成績達 80 分(含)以上

3. (取得最高學歷)畢業後一年(含)內加入台積(不計服役期間)

4. 獲台積聘書且報到日前至少1 個月(含)上傳修畢證書至履歷系統，並主動告知招募專員

Serial number: 202603301722-20104709
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Q7 總修習課程數多於修畢門檻，會有實質差異嗎？

不會

建議可以從修畢學程科目中，挑選成績最好的採認課程來申請。

(相同學程科目僅會採認1門課程)

X
D

Serial number: 202603301722-20104709
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